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33. COP-Proto-S6 (Prototypen Board)

COP-Proto-S6 611143700

Das COP-Proto-S6 ist ein Prototyp Board, welches
insgesamt 48 |0s ab dem eingesetzten Spartan 6
FPGA zu Verfligung stellt. Damit kann der Kunde
selbst spezifische Interfaces realisieren und einfach
in das Indel System einbinden. Die I0s sind tber die
Software als Input oder Output konfigurierbar und
konnen tuber den COP-Bus mit bis zu 16kHz bedient
werden.

33.1. Technische Daten

Anzahl 10s 48

Abtastrate auf COP-Bus 16 kHz
Ausginge ‘
Max. Ausgangspegel Low 0.4

Min. Ausgangspegel High 2.9

Max. Ausgangsstrom 15 mA
Kapazitat 10 pF
Pullup ca. 10 kQ
Technologie 3.3VCMOS

Eingangsspannung Vmin -0.4 v
Eingangsspannung Vmax 4.1 Y
Eingangsschwelle Low <0.8 \Y
Eingangsschwelle High >2 %
Kapazitat 10 pF
Pull-up ca. 10 kQ
Max. Stromaufnahme @24V Knotenspeisung | 100 mA
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33.2. Verwendung und Garantieleistung
Das COP-Proto-S6 wird mit bestiickten Stiftleisten ausgeliefert. Der Prototypen Aufbau muss vom Kunden
so gestaltet werden, dass das Modul ohne jeglichen Anschluss der kundenspezifischen Peripherie getes-
tet und repariert werden kann. Beispielsweise mittels Aufsteck-Platine. Angelieferte Module, welche sich

nicht in ihrem Auslieferzustand befinden werden von Indel weder getestet noch repariert.

ng Da das FPGA bei falscher Handhabung zerstort werden kann, ist dieses von der Garantieleistung aus-
geschlossen. Indel empfiehlt flir den Schutz des FPGA’s generell den Einsatz von geeigneten Treibern.

33.3. Steckerbelegung

X1 X2

113]15])7]9|11]13]15]17]19|21]23 113]15])7]9|11]13]15]17]19|21)23

214|6]8|10]12]14]16]18)20]22]24 214 |¢6]8|10]12]14]16]|18)20]|22)24

Nr| Dir Bez Bez Dir | Nr Nr | Dir Bez Bez Dir | Nr
2 A2 Al 1 2 B2 B1 1
4 A4 A3 3 B4 B3 3
6 A6 A5 5 6 B6 B5 5
8 A8 A7 7 8 B8 B7 7
10 A10 A9 9 10 B10 B9 9
12 A12 All 11 12 B12 B11 11
14 Al4 A13 13 14 B14 B13 13
16 Al6 A15 15 16 B16 B15 15
18 A18 Al7 17 18 B18 B17 17
20 A20 Al9 19 20 B20 B19 19
22 A22 A21 21 22 B22 B21 21
24 A24 A23 23 24 B24 B23 23
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33.4.

33.5.

Schema
Stiftleisten

Die Steckeranschliisse X1 sind 1 zu 1 auf die Ste-
ckerleiste X4 im 2.54mm Raster gefiihrt.

Die Steckeranschliisse X2 sind 1 zu 1 auf die Ste-
ckerleiste X5 im 2.54mm Raster gefiihrt.

FPGAIO's
Die 10s ab FPGA sind ebenfalls auf Steckerleisten

im 2.54mm Raster gefiihrt. 24 10s sind jeweils
auf eine 2x12 Stiftleiste gefiihrt.

Lieferbare Varianten

X1 X4
A2 2 1 Al A2 2 1 Al
AL 4| oo [T _AIN/AL__4 gg 3 A3
" AB 6l oo [2_AS AB 6 o0 5 A5
LA 8] 8o [[L_AT A8 8 13 ol T——ATN
L7AT0 10| 55 [0 A0 AT0_10 |3 512 AN
A2 12| §& I AT A2 12 |5 ST ATN
A4 141 55 [[13_Al A4 14 |5 13 ATIN
AT6 16 | 55 [I5 AT Al6 16 00 15 AT5N
/A8 16 | 5o 1Al ATE T8 |5 ST ATIN
/B30 20| & o [19 AT A0 20 |5 S8 ATON
A22 22 | 5o [2Z1_A2 A22 22 |3 Sl 21 AN
A24 241 55 23 A2 A24 24 |5 S123 AN
X2 X3
B2 2 1 Bl B2 2 1 Bl
/B4 4 gg 3 B3N B4 4 gg 3 B3 N\
B6 6| 50 2B B6 615 o255 N
B8 8| 50 LB B3 N e AT N
L B10 10 | 559 BINP/B10 10 ool2_B9 N
VB2 12 | oo [ _BINY/BIZ 12 o006 11_B11
B14 14| S5 [13 BINp/B14 14 |J [ 13 BI13 N
B16 16 | 5o [ 15 BISN/B16 16 5ol 18 B15 N\
Bi8 18| o [ 17 _BInN]/BI8 18 e I B17 N\
L B20 20 | o [19 BTON/B20 20 | 5[ 19 B9 N
VB2 22| o [(ZBaNy/ B2z 22 o ol21_B21
"B24 24 | 5 [ 23 B2\l B24 24 ool 523 N
AN 7 il N
X6 X7
101 2 1 100 1025 2 1 1024
103 1 88 T 102 1027 7 gg T 1026
105 6|5l 5104 1029 T e I 1028
107 8 |5 ol 7106 1031 3 P I 1030
109 10 |5 ol 2108 1033 10 |5 ol2 1032
10711 12 |5 o[ 11610 1035 12 |J o0 _1034
013 5 o 21012 1037 )7 o2 1036
1015 6 |5 ol 51014 1039 16 |5 o 121038
1017 18 |5 o[ 7__1016 1041 16 |35 ol 171040
1019 20 |5 ol 181018 1043 20 |5 ol 191642
1021 22 |5 |2 1020 1045 22 |5 ol 21044
1023 245 o 221022 1047 |, o[ 22102

Beschreibung

611143700 COP-Proto-S6

Spartan-6 Prototypen Board
4810s ab FPGA, 3.3V CMOS,
2 x 24pol Stecker fiir Wago-Federleisten
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